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© Chipkarte und Verfahren zur Herstellung derselben. 

© Bei einer Wertkarte mit einer in einer angepa/5- 
ten Aussparung losbar angeordneten Minichipkarte 
wird die Minichipkarte uber wenigstens ein auf der 
Kartenoberflache vorgesehenes Befestigungsele- 
ment in ihrer Lage fixiert. Vorzugsweise wird das 
Befestigungselement nach einem ersten Stanzvor- 
gang, bei dem die Minichipkarte noch uber Stege 
mit dem Kartenkorper verbunden ist, derart auf der 
Karte plaziert, da/3 es die Bereiche zwischen Mini- 
chipkarte und Kartenkorper uberbruckt. In einem 
zweiten Stanzvorgang werden die Stege entfernt, 
wonach die Minichipkarte nur noch durch das Befe- 
stigungselement in ursprunglicher Lage zum Karten- 
korper gehalten wird. 
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D,e Erhndung betrifft eine Wertkarte mit in ei- 

Z ' enSte h rartl 9 en Ausnehmung losbar angeordne- 

ZeZ° f P T 6 ' WSlChe 8inen ^Ibleiterchip und 
gegebenenfalls zugehorige Kontaktflachen aufweist 
sow.e am Verfahren zur Herstellung derartiger Kar- 

snno Wertk ( arte " mit eingebettetem Halbleiterchip 
uTfin a den e H hiP, : a r n ' ^ 
lden^ k at,onskarten etc. zunehmend Anwendung 
Au bau und Abmessungen der Chipkarten sowfe 
Form und Lage der Kontaktflachen sind durch i n ! 
tematKjna.e Normen festgelegt (ISO 7810 und (SO 

ten ctT in 9enannten Gormen definier- 

lurh ^ WUrde " f ° r Spezielle Anwendungen 
auch sogenannte Minichipkarten entwickelt, die be- 
zuglich Chip und Kontaktflachen den geno mten 
Ch-pkarten entsprechen, bei denen aber'die Zfe- 

Zdt Tf ; 6dUZiert UOd die Um "» f °™ vemndert 
wurde. Urn derartige Minichipkarten auch in Gera- 

ZZT T" 2U k5nnen ' die f0r ab,icn * Norm- 
Ch.pka ten konz, P iert sind. gibt es daruber hinaus 
Vorschlage, Wertkarten mit fensterartigen Ausneh^ 
mungen zu versehen, in denen die 'mit 
dungseternenten ausgestatteten Minichipkarten fi- 
x.ert warden konnen. Wertkarten mit derartigen re- 
versal entfembaren Chipelementen sind bS- 
speisweise der US-PS 4,511,796 Oder der DE -PS 
•ia 04 361 zu entnehmen. 

Urn die Herstellung von Wertkarten mit inte- 
gnerten Minichipkarten mit ausreichender PrS- 

Aufwan^ aUCh mit vertretbarem wirtschaftlichen 
Aufwand zu ermoglichen, wurde in der DE-OS 40 
07 221 daruber hinaus ein Verfahren vorgeschla- 
gen, demnach die Minichipkarten derart aus her- 
komml-chen Norm-Chipkarten auszustanzen sind 
dafl d .ese m,t der Normkarte nur noch uber wenige 
schmale Stege verbunden sind. Nach DurclTe 

os Z\IT?Th' d h aB eine nach dem in der DE - 

Z m J f be schr,ebenen Verfahren hergestell- 

"aneT c T arte "** EnMemen aus de " Wert- 
WpL t emeUt Wied8r in der Ausnehmung der 
Wertkarte f.x.ert werden kann, hat sich in der Praxis 
a. wen,g storend herausgeste.lt. Dies woh. Z- 
halb, we,l aus heutiger Sicht die Anwendungen 
be.der Kartenversionen klar voneinander getrennt 
kTrte D,e ^° rm - Wertk ^ als Trager der £j 
Sen v „ h ^ vorwie 9end in den vorbereiteS- 
den Verfahrensschritten, wie z. B. der Kartenperso- 
nahs.erung, benbtigt. Die Minichipkarte allein wird 
m ers er Linie vom Verbraucher, beispie.sweise be i 
Mobilfunkgeraten, eingesetzt. 

Als nachteilig erwies es sich bei der letztae- 
nannten Ausfuhrungsform jedoch, da* die Verbin- 
dungsstege umso schwieriger zu durchbrechen 



ist AuVh t 96Samte Kartena ^au gestaltet 
kann h ?" ^ SChma ' aus 9efuhrten stegen 
kann das Herausbrechen der Minichipkarte somit 

5 £LTT ^ aUfW6ndi9 S6in - Je ™*r * 
s Stege dem Herausbrechen widerstehen, umso gro- 

Sm ^ , die Gefahr ' dafi bei diesem Vorgang 
aLTr h ZU 9r ° fien Bie 9ebelastungen aus 
gesetzt w.rd. D,es kann die Beschadigung der Kar- 
ten oder gar die ZersWrung des Chfps zur Folge 
sltJTr hinaUS Wird die Minichipkarte 
i der 1^° 9re,Ch p em Trenn6n Wn der Wertka «* 
r J! h 9 J" 1 BerSich der v ^bindung SS tege 
Reste d^eser Stege aufweisen, die den prazisen 
Verlauf der Kartenkanten storen. Wie sich zeigte 
>s beh,ndern Oder verhindern diese Stegreste das 
E.nsch,eben der Minichipkarten in die bei Geraten 
vorgesehenen Kartenhalterungen, wodurch letztlich 

hL^ , 6 9Sm69 ' lchkeit der Minichipkarten 
be.m Kunden ,n Frage gestellt wird 

" Wert A kaSm , der E , rfindUn9 ^ 65 d6Shalb ' eine 
Wertkarte m,t e.ngelagerter Minichipkarte sowie ein 

Verfahren zur Herstellung derselben vorzuschlagen 

mlth t T nen dSr Minichi P ka rte problemlos 
moghch ,st und die Minichipkarte auch nach dem 
25 Entfernen scharf konturierte Umrifllinien aufweist 

Diese Aufgabe wird erfindungsgema/3 durch 
d.e im Kennzeichen des Hauptanspruchs genann 
ten Ma flnah ge|6st Weiterbj|du p ^ n " 

Unteranspruchen zu entnehmen 

30 auf D da fl E r d r. baUt aUf d6n Grund 9edanken 
d3/3 die Ver b,ndung zwischen Minichipkarte 
und Wertkarte in der Praxis keinen allzu groflen 
mechan,schen Belastungen ausgesetzt 1st. D e S 
as ZZl Minichipkarte ™» d eshalb nicht alien 
^fw entspreche ^ di ^ normalerweise an 

e ne Wertkarte gestellt werden. BerOcksichtigt man 

filV ^ man die Minichi P ka rte leichter losbar 
ftxiert, ,st d,eser Umstand bei der Trennung beider 
Karten von Nutzen. 

40 H.rtTT Siner bevor2u 9ten Ausfuhrungsform 
der Erfmdung sind Kartenkorper und Minichfpkarte 
durch ein Befestigungselement miteinander verbun- 
den, das d,e vom Kartenkorper durch einen Stanz- 
vorgang getrennte Minichipkarte in ihrer Lage fi- 
nS . Befesti 9-9 sel ^ent wird vorzugsweise 
nach e,nem ersten Stanzvorgang, bei dem die Mi- 
n^h (pk arte noch uber Stege mit dem Kartenkorper 
verbunden lst , derart auf der Karte plaziert, da/5 es 

50 Kart.nT 6 ' 2 . WiSChen Minichi P ka ^e und ubrigen 
50 Kartenkorper uberbruckt. In einem zweiten Stanz- 
vorgang werden die Stege entfernt, wonach die 
M,n,ch ip karte nur noch uber das Befestigungset 

oer UrSprUn 9 liche " Lage zum Kartenkor- 

per gehaten w,rd und auf einfache Weise ohne 
55 Hilfsmittel vom Kartenkorper I6sbar ist 

Als besonders vorteilhaft erweist es sich somit 

fntfn ? e '? faCher Herstellu "9 eine Wertkarte mit" 
mtegnerter M.nichipkarte zur Verfugung stent die 
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alle Anforderungen hinsichtlich Kontaktlage etc. er- 
fulit, die aber auch ohne jede Hilfsmittel voneinan- 
der leicht zu trennen sind. Das erfindungsgemafle 
Prinzip gestattet es auch eine bereits entfernte 
Minichipkarte erneut in der Ausnehmung der Wert- 
karte zu fixieren. Dies kann in Ausnahmefallen 
wunschenswert sein. 

Neben den normalen Anforderungen konnen 
mit der erfindungsgema/ten Ausfuh rung storm auch 
weitere Vorteile erzielt werden, wenn namlich das 
zum Fixieren verwendete Klebeband beidseitig kle- 
bend ausgefuhrt ist. In diesem Fall kann die Wert- 
karte auch auf sogenannte Werbetrager, das sind 
beispielsweise Informationsblatter, Bedienungsan- 
weisungen, Werbeschriften etc., befestigt werden. 
Derartige Matfnahmen sind beispielsweise in der 
DE-OS 33 05 817 beschrieben, auf die in diesem 
Zusammenhang ausdrucklich Bezug genommen 
wird. 

Zusammenfassend ist darauf hinzuweisen, da/3 
durch Vorsehen eines einseitig am Kartenkorper 
anhaftenden Befestigungselements eine aus dem 
Kartenkorper vollstandig ausgestanzte Minichipkar- 
te unverandert in der Normposition gehalten wer- 
den kann. Die Fixierung ist reversibel, d. h. nach 
dem Loslosen der Minichipkarte kann diese auf der 
Kleberschicht erneut befestigt werden. Obwohl das 
Vorsehen losbarer Chipelemente bereits bekannt 
war, verblufft die erfindungsgema/3e Losung durch 
besondere Einfachheit und Funktionalitat. Der 
Fachmann hatte zwar durchaus bereits die Idee, 
Chipelemente mittels Klebefolien im Kartenkorper 
zu fixieren, wie dies aus der EP-PS 0 019 280 
ersichtlich ist. In diesem Fall wurde dies aber im 
Zusammenhang mit einer vollig anderen Aufgaben- 
stellung genannt. Au/3erdem wurde groflter Wert 
darauf gelegt, da/3 das Chipelement dauerhaft im 
Kartenkorper fixiert bleibt und gerade nicht losbar 
mit der Wertkarte verbunden ist. 

Weitere Vorteile sind der nachfolgenden Be- 
schreibung von Ausfuhrungsbeispielen zu entneh- 
men. Es zeigen: 

Fig. 1 eine nach herkommlichem Verfah- 

ren gestanzte Wertkarten- 
/Minichipkarten-Konfiguration, 
Fig. 2, 3 die erfindungsgema/3e Wertkarten- 
/Minichipkarten-Konfiguration in un- 
terschiedlichen Verfahrensschritten, 
Fig. 4 die erfindungsgema/te Wertkarten- 
/Minichipkarten-Konfiguration mit 
von der Wertkarte losgeloster Mini- 
chipkarte, 

Fig. 5 die erfindungsgema/Je 
Wertkarten/Minichipkarten- 
Konfiguration auf einem zusatzli- 
chen Datentrager fixiert. 
Fig. 1 zeigt eine Wertkarte 1 mit vorgestanzter 
Minichipkarte 2, welche uber Verbindungsstege 3 
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mit der Wertkarte 1 verbunden ist. Die Minichipkar- 
te 2 weist einen Halbleiterchip auf (nicht darge- 
stellt), der im Karteninneren eingebettet und mit 
den Kontaktflachen 4 verbunden ist. Die in Fig. 1 

5 dargestellte Wertkarte ist aus dem Stand der Tech- 
nik bzw. der DE-OS 40 07 221 bekannt. 

Nach dem in der o.g. Offenlegungsschrift be- 
schriebenen Verfahren ist die Minichipkarte 2 uber 
Verbindungsstege 3 mit der Wertkarte fest verbun- 

io den und wie eine herkommliche Norm-Chipkarte zu 
verwenden. Soil die Minichipkarte fur sich Anwen- 
dung finden, durchtrennt bzw. durchbricht man die 
Verbindungsstege 3, wonach sich die Minichipkarte 
aus der fensterartigen Ausnehmung 7 der Wertkar- 

75 te 1 entfernen la/3t. Es hat sich gezeigt, da/3 bei 
widerstandsfahigem Kartenmaterial das Durchbre- 
chen der Stege 3 relativ schwierig sein kann. Da 
das Ausbrechen ein relativ unkontrollierter Vorgang 
ist, bleiben entweder an den Kanten der Minichip- 

20 karte Reste der Verbindungsstege stehen oder rei- 
ISen die Verbindungsstege in die Flache der Mini- 
chipkarte ein und beschadigen dieselbe. 

Fig. 2 und 3 zeigen die erfindungsgemafle 
Wertkarten-/ Minichipkarten-Konfiguration in ver- 

25 schiedenen Verfahrensschritten. 

Ausgehend von der in der DE-OS 40 07 221 
beschriebenen Wertkarte wird in einem ersten Ver- 
fahrensschritt auf der Kartenruckseite ein Klebefilm 
5 derart aufgebracht, da/3 zumindest sowohl ein 

30 Teilbereich der Minichipkarte 2 als auch ein Teil 
der verbJeibenden Wertkarte 1 davon abgedeckt 
wird. Nach Aufbringen des Klebefilms 5 werden, 
wie aus Fig. 3 ersichtlich ist, in einem weiteren 
Stanzvorgang die Verbindungsstege 3 aus der 

35 Wertkarte 1 ausgestanzt. Das Ausstanzen der Ver- 
bindungsstege 3 wird vorzugsweise so durchge- 
fuhrt, da/3 die an die Minichipkarte angrenzende 
Stanzlinie exakt auf der Umritflinie der Minichipkar- 
te verlauft. Die Minichipkarte ist somit von der 

40 Wertkarte vollstandig getrennt und nur noch uber 
das zusatzliche Verbindungselement 5 (Klebefilm) 
mit der Wertkarte verbunden. 

Aus den Fig. 2 und 3 ist erkennbar, da/3 sich 
trotz des Ausstanzens der Stege 3 an der Position 

45 der Minichipkarte 2 nichts geandert hat. Der Klebe- 
film 5 halt die Minichipkarte 2 unverandert in der 
Aussparung 7. Die Position der Kontakte 4 ent- 
spricht somit unverandert der ursprunglichen Kon- 
taktanordnung bezogen auf die Wertkarte und er- 

50 fullt damit auch die entsprechenden internationalen 
Standards solcher Karten. 

Durch Loslosen des Klebefilms 5 Oder durch 
Nachvornebiegen und anschlie/3endes Abziehen 
la/3t sich die Minichi/3karte 2, wie in Fig. 4 darge- 

55 stellt, leicht aus dem Fenster der Wertkarte 1 ent- 
fernen. Geschieht das Abziehen der Minichipkarte 
2 behutsam, d. h. ohne Beschadigung des Klebe- 
films 5, kann sie zu einem spateren Zeitpunkt 

3 
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ZTrl^ T S F8nSter 7 ein 9 eset2t auf der 
warden dar9eSteMten 8 emeu, fixiert 

ripr „ Fa ? hmann leuchtet ei ". dafi die Fixieruno 
der M,n,ch ipk arte unter Nutzung de S erfindungsge 

Abdecken mit £i *Z£JL ""fjan.flachiges 
wie mitte.s eines odj^,^^ ^fl**' 
treifen, dje ledjg(jch k)ejne T i^ K ^£ 

ch, pk arte d der verbleibenden Wertkarte abdel 
ken. w,c ht;g lst in diesem Zusammenhang nur dafi 

Sfn r ^ Un9Se,ement b2w - der Klebefilm die 
Stanzhn.e uber eine bestimmte Lange oder anr^n 
destens zwei oder drei Punkten depart oleZoZ 

schne,den des Kartenmaterials entlang der Auflen 
kan te ; der Minichipkarte erfolgen. Die Lzllnl" 
Ausfuhrungsform hat den zusatzlichen VoZ I dafi 

Wert^e i P d arte h 2 , Wiede -insetzen I 7e 
wertkarte 1 durch d,e im Fenster 7 der Wertkarte 
verb, eibenden stegreste re|at . v ejnfach W - tk 2 

Normpos,t,on angeordnet werden kann 

als b£T™ Aufbrin 9en des Klebefilms kann 
als Befest.gungselement auch eine Zusatzfoli* TnT 

d^StanT^ ^ ^^rJ^ToZ Z 
dem Stanzvorgang auf der Kartenoberflache voroP 

w rd dles durch entsprechende Einstellung der La- 
m nierparameter und/oder geeignete W^deT^. 
tena, )en e icht . |(n 2wejten 2ur ™. 

dung des Befestigungse.ements mit dem Karte n . 
korperspezielleKlebstoffeeinzusetzen 

In beiden Fallen erhalt man den Vorteil dafl 
die Minichipkarte nur mit einem einzigen Stan/ 
bzw. Schneidvorgang aus der Wertkarte au^" 

C n? C ht e d k T .° ie St3nZUn9 d - dlnn" e : 
durS snnH d3S Befesti 9ungselement hin- 

lich ist n U r^ tl 8 b6im Etik «anzen ub- 
Hch .st, nur b,s zur Oberflache des Befestiaunos 

dn me ? ( , erf0l9ea ZU b ^cksichtigen is 9 aile " 
We 9 rtLt?erKtrt er k aUf ^ Weise ^^1^ 
«ed^~ 



Grenzbereich der Norm. 

in Ffa ne 5 W H t6re A " SfUh ™9sforrn der Erfindung ist 
KIpS-'. dar u 9estellt - Bei d-eser Variante ist der 
Klebeftlm 5 beidseitig klebend ausgeftihrt Nach 
5 Ab2 ' e c h t n einer ev entuell vorzusehenen ruckw£i 
gen Schutzschicht kann eine derartige Karte olZ 
zusatziiche Mafinahmen auf einem T^gtmaterS 

JST5?Z£~ D8r TrS9er 9 kann in beka - e 

« chTJiSISSr ' Be9 ' eitbrief *erg,ei- 
Die beschriebenen Ausfiihrungsformen beinhai 
ten e, ne breite Anwendungspaiette. Unter Be u ck 
s.cht.gung der jeweiligen Vor- und Nachteile ist S 
unterschiedliche Anwendungen die jewel ZlZ 
'5 Ausfuhrungsform auszuwahlen. ***** 
F °h d T Fachmann is » einleuchtend, dafi an- 

P o wSkaSfi i8benen einZ6,nen Mi -hipkar« a e n n 
cn?n^ P8r aUCh mehrere der artige Mini- 

ch.pkarten vorsehbar und nach dem gleichen P in 

M.n.ch.pkarten nattiriich neben der normgerechten 

von 0r de n r n r? 3UCh 

von der Norm vorgegebenen Bereiche angeordnet 

25 den Fair 3 '" 96 Maflnahme " «"« insbesonde eTn 
."eh 5 Tr n a Q S r r°"' denSn die Wertk -te ledig- 
nch als Tragerelement fUr mehrere MinichiokartPn 

dSSe" ? n S °"' ^ ^^^.sweise fn hln- 
delsubhchen Personalisierungsvorrichtungen pro 

In gleicher Weise ist einleuchtend, dafi die 
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1. Wertkarte mit in einer fensterartigen Ausneh- 
mung .osbar angeordneten Minichipkarte wel- 
che emen Halbleiterchip und gegebenenfaHs 
ajehonoe Kontaktf.achen au fZ,l t , d ^ 
gekenn 2 e,chn e t, dafi die Minichipkarte 2) 
mrttels e,nes oder mehrerer zusatzlicher Be e- 
st-gungselemente (5) in der Ausnehmung 6) 
gehaen Wlrd , wofc)ej ^ °W 

- def w?Zrte T r t(6 H ( ? ^ ° berflache 

angeoydnet ? nd (1) ^ *" M '^™ 

2. Wertkarte nach Anspruch 1, dad urch gekenn- 
ze-chnet, dafi das Befestigungselement S 
Haft- oder Klebefilm i st , der zumindest Te Ibe- 
re-che der Minichipkarte und der Wertkarte ab 
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3. Wertkarte' nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dai3 das Befestigungsele- 
ment (5) nur auf einer der beiden Kartenober- 
flachen, vorzugsweise der Kartenruckseite an- 
geordnet ist. 

4. Wertkarte nach einem der Anspruche 1 - 3, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 das Befesti- 
gungselement (5) ein Klebefilm mit beidseitig 
selbstklebenden Eigenschaften ist. 

5. Wertkarte nach einem oder mehreren der vor- 
hergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, da/3 pro Wertkarte (1) mehrere Mini- 
chipkarten (2) vorgesehen sind. 



10 



- da/3 im Bereich des oder der Halbleiter- 
chips die Umri/3linie bzw. Unrifllinien der 
Minichipkarte in den Kartenkorper derart 
eingestanzt werden, da/3 zwar die Karten- 
dicke vollstandig durchtrennt, die Befesti- 
gungselemente aber im wesentlichen un- 
beschadigt bleiben. 

Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, da/3 pro Wertkarte mehrere 
Minichipkarten vorgesehen bzw. ausgestanzt 
werden. 
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6. Verfahren zur Herstellung einer Wertkarte nach 
Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, da/3 

- in einem ersten Verfahrensschritt in be- 
kannter Weise eine Wertkarte mit einem 20 
oder mehreren Halbleiterchips sowie ge- 
gebenenfalls zugehorigen Kontaktflachen 
erstellt wird, 

- in einem zweiten Verfahrensschritt, eben- 

falls in bekannter Weise, im Bereich des 25 
oder der Halbleiterchips und deren zuge- 
horige Kontaktflachen Umri/3linien der 
Minichipkarten eingestanzt werden, die 
durch Verbindungsstege unterbrochen 
sind und durch die die Minichipkarten in 30 
der Wertkarte gehalten werden, 

- da/3 ein oder mehrere Befestigungsele- 
mente derart auf der Kartenoberflache 
angeordnet werden, da/3 sie zumindest 
Teilbereiche der Minichipkarte bzw. der 35 
Minichipkarten und der Wertkarte abdek- 

ken und 

- da/3 in einem letzten Verfahrensschritt die 
Verbindungsstege zwischen Wertkarte 

und Minichipkarte bzw. Minichipkarten 40 
durchgetrennt werden. 



Verfahren zur Herstellung einer Wertkarte nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da/3 

- in einem ersten Verfahrensschritt eine 45 
Wertkarte mit einem oder mehreren 
Halbleiterchips sowie gegebenenfalls zu- 
gehorigen Kontaktflachen in bekannter 
Weise erstellt wird, 

- da/3 entweder wahrend der Herstellung 50 
der Wertkarte oder daran anschlieCend 

ein oder mehrere zusatzliche Befesti- 
gungselemente auf der Kartenoberflache 
derart angeordnet werden, da/3 sie so- 
wohl die Bereiche des Halbleiterchips als 55 
auch Bereiche der verbleibenden Karten- 
oberflache abdecken, 
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© Chipkarte und Verfahren zur Herstellung derselben. 
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© Bei einer Wertkarte (1) mit einer in einer ange- 
paflten Aussparung losbar angeordneten Minichip- 
karte (2) wird die Minichipkarte uber wenigstens ein 
auf der Kartenoberflache vorgesehenes Befesti- 
gungselement (5) in ihrer Lage fixiert Vorzugsweise 
wird das Befestigungselement nach einem ersten 
Stanzvorgang, bei dem die Minichipkarte noch uber 
Stege mit dem Kartenkorper verbunden ist, derart 
auf der Karte plaziert, da6 es die Bereiche zwischen 
Minichipkarte und Kartenkorper uberbruckt. In einem 
zweiten Stanzvorgang werden die Stege entfernt, 
wonach die Minichipkarte nur noch durch das Befe- 
stigungselement (5) in ursprunglicher Lage zum Kar- 
tenkorper gehalten wird. 
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